
Апаратне забезпечення ПК
(Hardware)

Лекція 2 (частина 1)



План лекції:

1. Структура персонального 
комп’ютера

2. Компоненти системного блоку

3. Організація охолодження 
системного блоку



Структура персонального комп’ютера

Зовнішній рівень

Внутрішній рівень

Інформація, що попадає в 
систему за допомогою пристроїв 

вводу, обробляється в 
системному блоці й передається 

на пристрої виводу.

Дані із зовнішніх пристроїв 
поступають в блок, що їх обробляє, 

по каналах передачі (шині). 
Обробка виконується процесором, 

при цьому використовується 
внутрішня пам’ять комп’ютера. 

Результат передається на зовнішні 
пристрої. 



Компоненти системного блоку

• Корпус (сase) з блоком живлення

• Материнська плата (Motherboard)

• Центральний процесор (CPU)

• Графічний процесор (GPU)

• Пам’ять (RAM)

• Накопичувачі (HDD, SSD, CD,
DVD, HD-DVD, BD)

• Плати розширення (адаптери)



Корпус ПК

Full-Tower Midi-Tower Mini-Tower Slim Desktop

Орієнтовна висота 550+ мм До 500 мм До 400 мм До 400 мм

Форм-фактор материнських 
плат

E-ATX, ATX, 
mATX, mini-ITX

E-ATX, ATX, 
mATX, mini-ITX

mATX, mini-
ITX

mATX, mini-ITX

Кількість слотів розширення 1-7 1-7 1-4 1-4

Форм-фактор блоку живлення ATX ATX ATX, SFX ATX, SFX

Рекомендована довжина кабеля 
4+4 ATX PS 12V для живлення
центрального процесора

від 550 мм до 550 мм до 500 мм до 400 мм
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Блок живлення (PSU)

Визначення потужності БЖ!

https://www.bequiet.com/en/psucalculator
https://www.bequiet.com/en/psucalculator


Блок живлення (PSU)



Конектори блоку живлення



Конектори блоку живлення



Ефективність блоків живлення 



Материнська плата (Motherboard)
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Форм-фактори материнських плат



Блок-схема материнської плати



https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/chipsets/desktop-chipsets/products.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/chipsets/desktop-chipsets/products.html


https://www.amd.com/en/products/chipsets-motherboards-desktop
https://www.amd.com/en/products/chipsets-motherboards-desktop


Панель виводів материнської плати





Центральний процесор (CPU)
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Socket LGA1700



https://www.amd.com/en/processors/ryzen
https://www.amd.com/en/processors/ryzen


https://www.amd.com/en/processors/ryzen
https://www.amd.com/en/processors/ryzen


https://www.amd.com/en/processors/ryzen
https://www.amd.com/en/processors/ryzen


https://www.amd.com/en/processors/ryzen
https://www.amd.com/en/processors/ryzen
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Socket AM5



AMD vs Intel: Which CPUs Are Better in 2025?

https://www.tomshardware.com/features/amd-vs-intel-cpus

in 2024 in 2025



Apple M2



Apple M3
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Apple M4
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Відеокарта (GPU)



https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/
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https://www.amd.com/en/graphics/radeon-rx-graphics
https://www.amd.com/en/graphics/radeon-rx-graphics


AMD vs Nvidia: Who Makes the Best GPUs?

https://www.tomshardware.com/reviews/best-gpus,4380.html



Пам'ять комп'ютера



DDR SDRAM



PC RAM vs. Laptop RAM



Постійний запам’ятовуючий пристрій







Фізичні розміри HDD та SSD



SSD form factors





Накопичувачі на оптичних дисках (OSD)



Організація охолодження системного блоку



Тротлінг (Throttling)



Організація охолодження системного блоку



Монтаж процесорного кулера



Дякую за увагу!


